別紙様式２
[bookmark: _GoBack]入　　　札　　　書　　　　　
　　　　　　　　　
　

[bookmark: _Hlk168380088]工　事　名　　　東京学芸大学（小金井）附属小金井小学校校舎本館（Ⅲ期）改修機械設備工事


　　　　　　入札金額　　　金　　　　　　　　　　　　円也　
　　　　　

　工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に
関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。　　　　　　　　　　　　　　


令和　　年　　月　　日
　　

国立大学法人東京学芸大学　　御中

　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　競争加入者
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
